
智慧化創新醫療器材產品趨勢研討會報名表
時    間：103年10月09日AM9:30~PM16:20
會議地點：成功大學 光復校區 國際會議廳 B1第三演講室
          地址：臺南市東區大學路1號
費     用:500元
報名辦法:

1.報名時間:即日起至103年9月30日止
2.傳真報名:請填具報名表後傳真至07-6955513余小姐收
3.E-mail報名:請填寫報名表後E-mail至tina@mail.mirdc.org.tw

4.洽詢電話: (07)6955510轉357 余小姐
議程
	時   間
	內    容
	主  講  人

	09:30-10:00 
	迎賓報到

	10:00~10:20 
	長官貴賓致詞              
	經濟部 長官
金屬中心 黃啟川董事長
鐿鈦科技股份有限公司

蔡永芳董事長

成功大學 蘇芳慶教授

	10:20~10:40 
	微創導引器械產業創新研發聯盟簽約儀式
	見證人:
經濟部 長官
簽約代表:

金屬工業研究發展中心
黃啟川董事長
鐿鈦科技股份有限公司
蔡永芳董事長 
盈予股份有限公司

王智燕董事長

神農資訊股份有限公司

楊炳德董事長
國立中央大學 

曾清秀教授

	10:40~11:10 
	專題演講(一)
FDA未來醫材產業預測-智慧醫療產業趨勢
	工研院
張慈映經理 

	11:10~11:40 
	專題演講(二) 
數位牙科發展
	成大醫材創新前瞻中心
郭榮富副主任

	11:50~13:20 
	餐敘&休息

	13:20~14:00 
	專題演講(三) 
整形外科之醫療發展趨勢
	財團法人醫藥工業技術發展中心 鄭仲志博士

	14:00~14:40 
	專題演講(四) 
數位骨科之應用
	秀傳醫院
李佩淵副院長

	14:40~15:00 
	休息

	15:00~15:40 
	專題演講(五) 
影像導引微創治療術醫材之開發
	成大醫學院
林錫璋教授

	15:40~16:20 
	專題演講(六)
智慧醫材系統整合之重要性 
	金屬工業研究發展中心
林志隆副執行長 

	16:20 
	歸賦


*若因不可預測突發因素，大會擁有議程及講師變更權力
報名辦法:

1.報名時間:即日起至103年9月30日止
2.傳真報名:請填具報名表後傳真至07-6955513余小姐收
3.E-mail報名:請填寫報名表後E-mail至tina@mail.mirdc.org.tw

4.洽詢電話: (07)6955510轉357 余小姐
智慧化創新醫療器材產品趨勢研討會      研討會日期:103年10月9日
	報 名 表
	報名日期
	   年   月   日

	姓名
	職稱
	分機
	＊手     機
	＊ E-MAIL(請以正楷書寫)

	  
	  
	  
	  
	    

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	    

	  
	  
	  
	  
	    

	  公司名稱：
	＊電　話
	

	公司地址:
	＊傳　真
	

	聯絡人
	
	職   稱
	
	統一編號
	

	電話/手機
	
	＊E-mail
	(請以正楷書寫)

	 請問您是透過何處得知活動訊息
 (請勾選)
 □傳真  □網站  □電子郵件 
 □郵寄  □協會  □其他
	＊有＊記號之欄位務必填寫，以利報名確認及日後的活動訊息通知。
＊本表如不敷使用，請自行影印，謝謝！


交通資訊
★自行開車：
  國道一號→ 於仁德交流道下高速公路→ 走東門路(西向)往台南市區
  → 東門路過長榮路遇勝利路右轉(北向)直走可抵光復校區。
★搭乘大眾運輸：
  (1)高鐵：搭乘台灣高鐵抵台南站者，可至高鐵台南站二樓轉乘通廊或
     一樓大廳1號出口前往台鐵沙崙站搭乘台鐵區間車前往台南火車  
     站，約20分鐘可到達台南火車站；成功大學自台南火車站後站步行
     即可到達。或搭乘高鐵免費快捷專車直抵市區，於長榮路『成大自
     強校區』於小東路『成功大學』下車（鄰近成大光復校區、建國校
     區、力行校區等）。
  (2)火車：於台南站下車後，自後站出口（大學路），大學路左側即為成
     大光復校區。
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成功大學 光復校區 位置圖
